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Narodni predmluva

Citované normy

IEC 60194:1999 zavedena v CSN IEC 60194:2000 (35 9002) N&vrh, vyroba a osazovani desek s plodnymi
spoji - Terminy a definice




IEC 61190-1-1 zavedena v CSN EN 61190-1-1 (35 9320) Pfipojovaci materialy pro elektronickou
montaz - Cast 1-1: PoZzadavky na péjeci tavidla pro vysoce kvalitni propojovani v elektronické montazi
(idt EN 61190-1-1:2002)

IEC 61190-1-3 zavedena v CSN EN 61190-1-3 (35 9320) Pfipojovaci materialy pro elektronickou
montaZ - Cast 1-3: PoZzadavky na péjeci slitiny pro elektroniku a na tavidlové a beztavidlové tuhé
pajky pro pajeni v elektronice (idt EN 61190-1-3:2002)

ISO 9002:1994 nezavedena, nahrazena I1SO 9001:2000 zavedenou v CSN EN 1SO 9001:2001 (01 0321)
Systémy managementu jakosti - Pozadavky (idt EN ISO 9001:2000)

ISO 9454-2 zavedena v CSN EN 1SO 9454-2 (05 0047) Tavidla pro mékké pajeni - Klasifikace a
pozadavky - Cast 2: Pozadavky na provedeni (idt ISO 9454-2:1998, idt EN ISO 9454-2:2000)

Informativni Udaje z IEC 61190-1-2:2002

Mezinarodni norma IEC 61190-1-2 byla pfipravena technickou komisi IEC TC 91: Technologie
elektronické montaze.

Text této normy vychazi z téchto dokumentd:

FDIS Zprava o hlasovani
91/278/FDIS 91/288/RVD

UpIné informace o hlasovani pfi schvalovani této normy je mozné nalézt ve zpravé o hlasovani uvedené v
tabulce.

Tato publikace byla navrzena v souladu se Smérnicemi ISO/IEC, C4st 3.
Pfiloha A je nedilnou soucasti této normy.

Komise rozhodla, Ze obsah této publikace zlstane nezménén do roku 2007. Po tomto datu bude
publikace:

Znovu potvrzena;
zrusena;
nahrazena revidovanym vydanim nebo

zZménéna.

Vysvétlivky k textu prevzaté normy

anglicky termin pouzivané terminy pouzity termin

performance . funkéni charakteristiky funkeni charakteristiky
provedeni

powder size : velikost ¢astice prasku velikost ¢astice prasku

rozmér prasku

slump test : zkouska vytvareni mastkd zkouska vytvareni mlstkd
zkouska poklesu (pajky mezi ploskami)

solder powder . pajkovy prasek pajkovy prasek
pajeci prasek

weight percentage |- m/m hmotnostni zlomek
hmotnostni procenta_
hmotnostni zlomek (CSN 1SO 31-0)




Vypracovani normy
Zpracovatel: Anna Jurdkové, Praha, ICO 61278386, RNDr. Karel Jurak, CSc.
Technicka normaliza¢ni komise: TNK 102 Soucastky a materidly pro elektroniku a elektrotechniku

Pracovnik Ceského normaliza¢niho institutu: Ing. Zuzana Nejezchlebové, CSc.

Strana 3

EVROPSKA NORMA

EN 61190-1-2
EUROPEAN STANDARD
Cerven 2002

NORME EUROPEENNE
EUROPAISCHE NORM

ICS 31.190

Pripojovaci materialy pro elektronickou montaz

Cést 1-2: Pozadavky na péjeci pasty pro vysoce kvalitni propojovani

v elektronické montazi

(IEC 61190-1-2:2002)

Attachment materials for electronic assembly

Part 1-2: Requirements for solder pastes for high-quality interconnections
in electronics assembly

(IEC 61190-1-2:2002)

Matériaux de fixation pour les assemblages Verbindungsmaterialien fur Baugruppen der

électroniques Elektronik

Partie 1-2: Exigences relatives aux cremes de Teil 1-2: Anforderungen an Lotpaste flr
brasage pour les interconnexions de haute hochwertige

qualité Verbindungen in der Elektronikmontage
dans les assemblages de composants (IEC 61190-1-2:2002)

électroniques
(CEI 61190-1-2:2002)

Tato evropska norma byla schvalena CENELEC 2002-06-01. Clenové CENELEC jsou povinni splnit
Vnitrni predpisy CEN/CENELEC, v nichz jsou stanoveny podminky, za kterych se musi této evropské
normé bez jakychkoliv modifikaci dat status narodni normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace tykajici se téchto narodnich norem Ize obdrzet na
vyzadani v Ustfednim sekretaridtu nebo u kteréhokoliv ¢lena CENELEC.

Tato evropska norma existuje ve trech oficialnich verzich (anglické, francouzské, némecké). Verze v
kazdém jiném jazyce prelozena ¢lenem CENELEC do jeho vlastniho jazyka, za kterou zodpovida a
kterou notifikuje Ustfednimu sekretariatu, ma stejny status jako oficidIni verze.

Cleny CENELEC jsou nérodni elektrotechnické komitéty Belgie, Ceské republiky, Dénska, Finska,
Francie, Irska, Islandu, Italie, Lucemburska, Madarska, Malty, Némecka, Nizozemska, Norska, Portugalska,
Rakouska, Recka, Slovenska, Spojeného kralovstvi, ©panélska, ©védska a ©vycarska.



CENELEC
Evropsky vybor pro normalizaci v elektrotechnice
European Committee for Electrotechnical Standardization
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique
Europaisches Komitee fur Elektrotechnische Normung
Ustiedni sekretariat: rue de Stassart 35, B-1050 Brusel
© 2002 CENELEC. VeSkera prava pro vyuziti v jakékoli formé a jakymikoli prostfedky
jsou celosvétové vyhrazena ¢lenlim CENELEC.
Ref. ¢. EN 61190--
-2:2002 E

Strana 4

Predmluva

Text dokumentu 91/278/FDIS, budouci prvni vydani IEC 61190-1-2, pfipraveny IEC TC 91 Technologie
elektronické montaze, byl predlozen IEC-CENELEC k paralelnimu hlasovani a byl schvalen CENELEC
jako EN 61190-1-2 dne 2002-06-01.

Byla stanovena tato data:

- nejzazSi datum zavedeni EN na narodni Urovni
vydanim identické narodni normy nebo vydanim
oznameni o schvaleni EN k pfimému pouzivani

jako normy narodni (dop) 2003-03-01

- nejzazSi datum zruSeni narodnich norem,
které jsou s EN v rozporu (dow) 2005-06-01

Pfilohy oznacené jako ,normativni“ jsou soucasti této normy.
V této normée jsou normativni prilohy A a ZA.

Prilohu ZA doplnil CENELEC.

Ozndmeni o schvaleni

Text mezinarodni normy IEC 61190-1-2:2002 byl schvalen CENELEC jako evropska norma bez
jakychkoliv modifikaci.

V oficialni verzi se v bibliografii u uvedenych norem museji doplnit nasledujici poznamky:

[EC 61191-1 POZNAMKA V souladu s EN 61191-1:1998 (nemodifikovano).
IEC 61191-2 POZNAMKA V souladu s EN 61191-2:1998 (nemodifikovano).
[EC 61191-3 POZNAMKA V souladu s EN 61191-3:1998 (nemodifikovano).
IEC 61191-4 POZNAMKA V souladu s EN 61191-4:1998 (nemodifikovano).



ISO 9000 POZNAMKA V souladu s EN I1SO 9000:2000 (nemodifikovano).
ISO 9001 POZNAMKA V souladu s EN I1SO 9001:2000 (nemodifikovano).
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Uvod

Tato ¢ast IEC 61190 definuje charakteristiky pajeci pasty prostfednictvim definic vlastnosti a
zkuSebnich metod a kontrolnich kritérii. Tyto materidly zahrnuji pajkovy prasek a tavidlo pro pajeci
pasty, jejichz smisenim se pripravi pajeci pasta. Pajkové prasky se klasifikuji podle tvaru ¢astic a
rozdéleni jejich velikosti. Zdmérem této normy neni vyloucit ¢astice velikosti nebo rozdéleni, které zde
nejsou uvedeny. Vlastnosti tavidel pro pajeci pasty vCetné jejich klasifikace a zkouseni jsou uvedeny v
IEC 61190-1-1.

Pozadavky na pajeci pasty jsou definovany ve vSeobecnych terminech. V praxi, pokud jsou nezbytné
prisnéjSi pozadavky, mohou byt vzajemnym odsouhlasenim mezi uzivatelem a dodavatelem
definovany jako doplnkové pozadavky. UZivatelé jsou upozornovani na provadéni zkousek (nad rozsah
platnosti této specifikace) pro urCeni vhodnosti pajeci pasty pro specifické procesy.

Tato norma je urcena pro pouziti pro vSechny typy pajecich past, které se pouzivaji pro pajeni
vSeobecné a v elektronice zejména. Pajeci pasty ovliviuji vSechny aspekty aplikace. Kmenové
specifikace pro pajeci pasty jsou uvedeny v ISO 9454,

1 Rozsah platnosti

Tato ¢ast IEC 61190 specifikuje vSeobecné pozadavky pro charakterizovani a zkouSeni pajecich past
pro vysoce kvalitni propojovani v elektronické montazi. Tato norma stanovi dokument fizeni jakosti a
neni urCena k tomu, aby se vztahovala pfimo k funkénim charakteristikam materialu v procesu
vyroby.

Odpovidajici informace o charakterizovani tavidla, fizeni jakosti a pofizovaci dokumentaci pajecich
tavidel a materialQ, které tavidla obsahuiji, Ize nalézt v IEC 61190-1-1.
2 Normativni odkazy

Pro pouzivani tohoto dokumentu jsou nepostradatelné nize uvedené odkazy. U datovanych odkazl se
pouZiji pouze citovana vydani. U nedatovanych odkaz{ se pouzije posledni vydani citovaného
dokumentu (vCetné jakychkoliv zmén).

IEC 60194:1999 Navrh, vyroba a osazovani desek s ploSnymi spoji - Terminy a definice



(Printed board design, manufacture and assembly - Terms and definitions)

IEC 61190-1-1 Pfipojovaci materialy pro elektronickou montdz - Cast 1-1: Pozadavky na péajeci tavidla
pro vysoce kvalitni propojovani v elektronické montazii)

(Attachment materials for electronic assembly - Part 1-1: Requirements for soldering fluxes for high-
quality interconnections in electronics assembly)

IEC 61190-1-3 Pfipojovaci materialy pro elektronickou montaz - Cast 1-3: PoZadavky na péjeci slitiny
jakosti pro elektroniku a na tavidlové a beztavidlové tuhé pajky pro pouziti pfi pajeni v elektronice?

(Attachment materials for electronic assembly - Part 1-3: Requirements for electronic grade solder
alloys and fluxed and non-fluxed solid solders for electronic soldering applications)

ISO 9002 Systémy jakosti - Model zabezpecovani jakosti pfi vyrobé, instalaci a servisu
(Quality systems - Model for quality assurance in production, installation and servicing)

ISO 9454-2 Tavidla pro mékké péjeni - Klasifikace a pozadavky - Cast 2: Pozadavky na provedeni (Soft
soldering fluxes - Classification and requirements - Part 2: Performance requirements)

-- Vynechany text --



